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一、报告简介

观研报告网发布的《2011-2015年中国性覆铜板（FCCL）市场调研与发展前景分析报告》
涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更
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竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威
数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到
微观等多个角度进行市场调研分析。
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二、报告目录及图表目录

摘要
性覆铜板是指在聚酯薄膜或聚酰亚胺薄膜等挠性绝缘材料的单面或双面，通过一定的工艺

处理，与铜箔粘接在一起所形成的覆铜板。挠性覆铜板广泛用于航空航天设备、导航设备、
飞机仪表、军事制导系统和手机、数码相机、数码摄像机、汽车卫星方向定位装置、液晶电
视、笔记本电脑等电子产品中。由于电子技术的快速发展，使得挠性覆铜板的产量稳定增长
，生产规模不断扩大，特别是高性能的以聚酰亚胺薄膜为基材的挠性覆铜板，其需求量和增
长趋势更加突出。

挠性覆铜板（Flexible Copper Clad
Laminate，FCCL）（又称为：柔性覆铜板）是挠性印制电路板（FlexiblePrintedCircuit bo
ard，FPC）的加工基板材料，是由挠性绝缘基膜与金属箔组成的。由铜箔、薄膜、胶粘剂
三个不同材料所复合而成的挠性覆铜板称为三层型挠性覆铜板（简称“3L-
FCCL”）。无胶粘剂的挠性覆铜板称为二层型挠性覆铜板（简称“2L-FCCL”）。 
挠性覆铜板（FCCL）与刚性覆铜板在产品特性上相比，具有薄、轻和可挠性的特点。用FC
CL为基板材料的FPC被广泛用于手机、数码相机、数码摄像机、汽车卫星方向定位装置、
液晶电视、笔记本电脑等电子产品中。
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第一章 挠性覆铜板的品种及主要性能要求
第一节 按不同基材分类的FCCL品种
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